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Elmélet:

Az elektronikai ipar 4ltal alkalmazott jellemzd technolégidk, miiveletek a felhaszndlt anyagok bemutatdsa. A
mikroelektronikai eszkozok és alkatrészek, az dramkori, modulok felépitése, elddllitdsi és szerelési technoldgidjanak
bemutatdsa.

Tematika:
Témakor: Hét Ora

Az elektronikai termékek és technologidk rendszerének dttekintése. Diszkrét alkatrészek, 1 2
aramkori hordozok, integralt dramkorok, dramkori modulok, késziilékek felépitése :
A nyomtatott huzalozdsu lemezek gydrtdsa. Az aramkori rajzolat kialakitdsdnak f6 1épései: 5 2
maszkolds, maratds, galvan és arammentes fémbevonatok. :

Az egy és kétoldalas NYHL eldallitasdnak f6 1épései. A tobbrétegli NYHL-ek technolégidja, 3 2
egyiittlamindlt és szekvencidlis. )

A nagystriiségli 6sszekottetés (HDI) kovetelményei, Uj eljarasai. Ellendrzés, javitas. Tervezési 4 2
szempontok. DfM: tervezés gyartdsra.

Az alkatrészek tipusai, kiviteli formdi. Integralt &ramk6rok, moduldramkordk tokozasi 5 2
technoldgidja. Chipméretii, tokozatlan alkatrészek. :

Zdrthelyi irds 6. 2
Moduldramkorok szereléstechnologidja: Furatszerelt NYHL-ek szerelési és kotési technoldgiai.

A forrasztds. A feliiletszerelt technoldgia; SMT (forraszpaszta felvitel, beiiltetés, reflow 7. 2
forrasztas).

SMT: (ragaszt6 felvitel, hullimforrasztas), ellendrzés, javitds. ESD védelem. 8. 2
. Hibrid integralt dramkérok tipusai, technologidjuk. Vékonyréteg aramkorok technologidja,

vakuumtechnikai rétegfelviteli eljarasok. Vastagrétegek rétegfelviteli, dbrakialakitasi 9. 2
technoldgidja; szitanyomtatds.

oktatasi sziinet 10.
Vastagréteg passziv hdlozatok. Ertékbedllitds. A multichip modulok: felépités, kiviteli formdk, 11

sajatos technoldgiai miiveletek. :
A félvezeti-technologia alapjai. Alapanyag elééllitasa, tisztitasa.

Az integralt ramkordk gyartdsanak f6 milveletei: litografia, diffizid, epitaxia, maratds, 12. 2
vakuumtechnikai médszerek (CVD, MBE).
Az elektronikai ipar tovdabbfejlodésének irdnyai; MEMS (mikro-elektro-mechanikai rendszerek) 13.

Uj tipust elemek, 1) technoldgidk: A nyomtatott elektronika alapjai, anyagok és technol6gidk. 14
(nanotechnoldgia, szén nanocsovek, fotonikai eszk6zok, optikai vékonyrétegek) Zdrthelyi irds :

A vizsga irasbeli

értékelés: 0-49% elégtelen
50 -59% elégséges
60 — 69% kozepes
70 — 84% jo

85 — 100% jeles

Irodalom:




Kotelezd: Eldadési prezentdciok, jegyzet fejezetek: a kurzushoz tartozé E-learning oldalon, ill
http://www.uni-obuda.hu/users/grollerg/Elektronikaitechnologia/

Ajanlott: Dr Mojzes Imre (szerk): Mikroelektronika és elektronikai technol6gia MK 1995
http://www.amcham.hu/download/001/670/El gyartas 20100825.pdf

Félévkozi kovetelmények

Elmélet: Az eldaddsok latogatdsa nem kotelezd

Szdmonkérés:
A 6. és 14. héten egy - egy zarthelyi,
értékelés: az 1. zh alapjan: alairas: min. 40%-os eredmény
2. zh-t irhat a megajanlott jegyért: min. 60%-os eredmény
megajinlott jegy: a két zh dtlaga min. 60 %

potlas: a sikertelen 1. zh-t egyszer, a szorgalmi idészakban




